
 



(三) 本公司 109 年度虧損撥補表，詳如附件四。 

決 議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 

 

三、討論事項： 

案由一：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，敬請 公決。(董事會提) 

說  明：為實際營運需要，擬修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文，其修訂

條文對照表，詳如附件五。 

決  議：本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。       

 

四、臨時動議：無 

 

五、散會：中華民國 110 年 8 月 11 日（星期三）上午 10 時 15 分 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       附    件



[附件一] 

灣矽科宏晟科技股份有限公司 

營業報告書 

民國 109 年度 

 

    感謝股東長期以來對矽科宏晟科技的指導與支持，在此謹代表矽科宏晟科技向各位股東

致上衷心的敬意及感激。 

 

    矽科宏晟科技主要業務為服務高科技產業化學品製程供應系統，包括廠房規劃，系統設

計，系統保養維護。另在高科技產業製程之化學溶劑處理部分，亦提供回收再生之系統設備

服務。本公司近年來積極增加資源配置，強化案件管理能力，以滿足客戶對工程高品質及安

全運轉之要求。以下，向各位報告 109 年度營業績效及 110 年度營運展望。 

 

(一)109 年度營業計劃實施成果 

    109 年度對矽科宏晟是一個特別的一年，在歷經 108 年度公司合併營業收入創新高的同

時，也面臨成立以來的首度虧損。鑑於此，公司積極轉向內部強化專案管理、外部嚴控接單

金額的經營方向，一年的努力下來，109 年度合併營業收入淨額為新台幣 2,534.6 百萬元，雖

較 108 年度為新台幣 3,200.2 百萬元，衰退 20.8%，但 109 年度合併稅後獲利為新台幣 36.2

百萬元，較 108 年度之虧損新台幣 118.6 百萬元，改善新台幣 154.8 百萬元。  

 

(二) 預算執行情形 

本公司 109 年度並未對外公開財務預測，故不適用 

 

(三) 財務收支及獲利能力分析  

單位：新台幣 佰萬元 

分析 項目 109 年度 

財務收支 

營業收入 2,534.6 

營業毛利 131.8 

稅後損益 36.2 

獲利能力 

資產報酬率 3.13% 

股東權益報酬率 16.54% 

每股盈餘 (元) 1.45 

 

(四) 研究發展狀況 

單位：新台幣 佰萬元 

 109 年度 

研發費用 5.9 

期末實收資本額 250.0 

研發費用占期末實收資本額之比例 2.4% 

(五)110 年度營運計劃概要及未來公司發展策略 

本公司以發展先進製程為主，近年投入相當大的資源與人力，投入先進製程設備的研發、

廠房規劃、系統設計、設備製作及管路施工安裝與測試，過程十分辛苦；但累積許多亮眼實

績及寶貴學習曲線，替公司打下最佳基石。 

 



    歷經 108年的經營挑戰，本公司加速調整經營步伐，除中國子公司協鎧自動化系統科技(上

海)有限公司，自 107 年下半年成立以來，對於當地市場的掌握及深化對客戶的服務，已是一

穩定的成長動力來源外，在台灣市場上，本公司除了持續深化核心客戶的經營外，亦已逐步

厚植資源，以增加對於更多客戶的服務，以期能在更多元服務下，持續對於公司的營運績效

有正向的助益。 

 

(六)受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 

    高科技產業對於化學品製程供應系統之穩定性、精確及潔淨度要求標準高，半導體廠商

多會選擇商譽良好、經驗豐富之廠商來承作工程，新廠商進入不易，唯，整體經營環境競爭

仍是相關激烈，在產業龍頭廠商求快、求好的驅使下，成本上升及獲利下降已漸成常態，再

則，隨著製程的提升，相關廠房建置的資本投入持續拉升，對於資金需求也是一大挑戰，本

公司深知此產業特性，在專案管理、成本管控更加努力，並持續強化經營體質，積極引入及

充實營運資金。而經營範疇上，隨著整體法規環境的要求下，本公司亦積極拓展維護保養的

概念，並導入廢液再利用的新產品、新技術，以期以更專業的服務、更新穎的產品概念，提

供客戶相關解決方案。 

 

    展望 110 年度，預估半導體產業在供需吃緊狀況下，依然樂觀，而國內主要客戶對製程

系統工程及設備的需求持續穩定成長，市場仍蓬勃發展，值此當下，矽科宏晟科技全體同仁

仍將持續努力，審慎管理，在持續維持正常獲利體質下，穩健追求營收，致力打造可滿足客

戶切身需求的服務及商品，並為股東創造更高的價值。在此，謹祝各位身體健康、萬事如意。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

[附件二] 

 



 



[附件三] 
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[附件四] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:新台幣元 

項  目  金  額 

期初待彌補虧損 (46,855,034) 

加:本年度稅後淨利 36,159,262 

期末待彌補虧損 (10,695,772) 

註：本年度盈餘彌補虧損，不配發股東股利。 

  



 

 

[附件五] 

台灣矽科宏晟科技股份有限公司 

資金貸與他人作業程序 

修正條文對照表 

 

修正條文 現行條文 說明 

2.2.4 

本公司直接及間接持有表決權股

份百分之百之國外公司間，或本

公司直接及間接持有表決權股份

百分之百之國外公司對本公司從

事資金貸與，有短期融通資金必

要之公司，資金貸與總額不得超

過本公司淨值之百分之五十，個

別貸與金額不得超過本公司淨值

百分之五十。融資金額係指本公

司短期融通資金之累計餘額。 

2.2.4 

依 2.1.2(3)，本公司直接及間接持

有表決權股份百分之百之國外公

司間，或本公司直接及間接持有

表決權股份百分之百之國外公司

對本公司從事資金貸與，不受

2.2.1~2.2.3 之限制，但仍應分別

就業務往來、短期融通資金訂定

總額及個別對象之限額，並訂定

資金貸與期限及計息方式。 

明定本公司直接及間接持有表

決權股份百分之百之國外公司

間，或本公司直接及間接持有表

決權股份百分之百之國外公司

對本公司從事資金貸與之限額。 

2.3.1 

本公司資金貸與期限，每次不得

超過一年或一營業週期(以較長

者為準)。惟本公司直接及間接持

有表決權股份百分之百之國外公

司間，或本公司直接及間接持有

表決權股份百分之百之國外公

司，對本公司從事資金貸與期限

以五年為限。 

2.3.1 

本公司資金貸與期限，每次不得

超過一年或一營業週期(以較長

者為準)。 

明定本公司直接及間接持有表

決權股份百分之百之國外公司

間，或本公司直接及間接持有表

決權股份百分之百之國外公司

對本公司從事資金貸與之期限。 

2.4 

計息方式：本公司資金貸與子公

司或本公司直接及間接持有表決

權股份百分之百之國外公司間，

或本公司直接及間接持有表決權

股份百分之百之國外公司對本公

司從事資金貸與，得以低於其他

公司利率計息，其他本公司准予

貸放之公司或行號，依當月臺灣

銀行基本放款利率加 2%按月計

息。如借款人未能履行融資契

約，從違反融資契約之日起，依

原利率乘 1.1 倍按月計息。 

2.4 

計息方式：本公司資金貸與子公

司得以低於其他公司利率計息，

其他本公司准予貸放之公司或行

號，依當月臺灣銀行基本放款利

率加 2%按月計息。如借款人未

能履行融資契約，從違反融資契

約之日起，依原利率乘 1.1 倍按

月計息。 

明定本公司直接及間接持有表

決權股份百分之百之國外公司

間，或本公司直接及間接持有表

決權股份百分之百之國外公司

對本公司從事資金貸與之計息

方式。 

 


